彩色多普勒超声诊断仪参考参数
一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪
二、设备用途及说明：本设备用于成人心脏、儿童心脏、外周血管、腹部血管、颅脑、小器官等多部位临床超声诊断；系统具备二维超声心动图、实时三维经胸超声心动图成像技术，满足心血管内科、心脏外科、介入诊疗、超声科等临床精准诊断与医学科研需求。
三、主要技术规格及系统概述
3.1心脏超声主机成像系统参数配置要求：
3.1.1.支持OLED显示器≥21英寸,对比度≥22550:1，无闪烁，显示器可上下左右旋转、倾斜。
3.1.2.操作面板具备LCD液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。
3.1.3.触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行图像的旋转、放大等调整
3.1.4.通用成像探头接口≥4个，无针式接口，4个探头接口全部激活可以使用
3.1.5.主机成像系统包含全数字化波束形成器；动态范围≥320dB；采用并行处理技术，依次接收原始声学数据，系统进行实时逐像素聚焦
3.1.6.主机具备矩阵实时三维探头技术：具备单晶体矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维、血管三维及经食管三维矩阵技术
3.1.7.▲主机可支持单晶体探头≥12支（投标时需提供检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页。）
3.1.8.主机至少支持探头类型:相控阵探头，经胸电子矩阵实时三维心脏探头，经食道电子矩阵实时三维心脏探头，经食道心脏探头，凸阵探头，线阵探头，血管线阵术中探头
3.1.9.主机可支持实时三维全容积成像及实时三维血流成像
3.1.10.TGC（时间增益补偿）增益调节≥8段，LGC(横向增益补偿）增益调节≥8段
3.1.11.取样宽度及位置范围:宽度0.5mm-20mm；
3.1.12.具备三维和四维实时成像技术，支持腹部探头、高频探头、腔内探头、矩阵探头检查成像
3.1.13.具有四维局部放大和感兴趣区域取样框技术，具有实时双平面观察技术，支持局部结构成像技术。
3.1.14▲矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像并在显示器上实时显示对应角度。
3.1.15.具有无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换技术。        
3.1.16.支持二维成像、彩色成像、M型成像、组织多普勒成像、负荷成像、心腔造影成像、心肌造影成像等多种模式下应用
3.1.17.具备实时三维造影成像技术
3.1.18.▲具备实时双容积视野成像技术，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示。
3.1.19.支持实时三维断层成像技术，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影、负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面
3.1.20.支持实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面，获取所需解剖结构，测量感兴趣区域大小，协助医生正确选择介入装置
3.1.21.支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等
3.1.22.容积轮廓剪影显示模式：突出显示容积图像内结构的轮廓。通过调节阈值，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织，如液性区形态、骨骼分布和形态。可配合使用光源移动，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节，可以对所感兴趣区域进行着重的观察
3.1.23.实时三维成像容积角度≥105度*105度
3.1.24.存储主机内置硬盘≥1T，主机支持可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等
四、探头技术参数配置要求：
4.1.电子矩阵实时三维线阵探头阵元数≥3000个
4.2.单晶体超高频线阵探头阵元数≥1000个
4.3.单晶体儿童心脏探头成像角度≥120度
4.4.单晶体电子矩阵实时三维心脏探头可支持二维灰阶成像,彩色多普勒成像,M型超声成像,频谱多普勒成像,连续频谱多普勒成像,组织多普勒成像，三维成像，实时三维成像,实时全容积成像
4.5.心脏探头工作频率需覆盖如下范围：
单晶体成人心脏探头（探头工作频率覆盖范围1.1MHz-4.8MHz）
单晶体儿童心脏探头（探头工作频率覆盖范围2.1MHz-8.9MHz）
4.6.线阵探头工作频率需覆盖如下范围：
单晶体超高频线阵探头（探头工作频率覆盖范围2.20MHz-21.8MHZ）
血管探头（探头工作频率覆盖范围3.10MHz-11.9MHZ）
4.7.矩阵探头工作频率需覆盖如下范围：
经食道成人三维心脏探头（探头工作频率覆盖范围2.1MHz-7.8MHz）
经食道小儿三维心脏探头（探头工作频率覆盖范围3.2MHz-7.9MHz）
4.8.单晶体探头技术支持成人经胸电子矩阵实时三维心脏探头、成人经食道电子矩阵实时三维心脏探头、儿童经胸电子矩阵实时三维探头、线阵探头、凸阵探头、儿童相控阵探头
4.9.▲单晶体超高频线阵探头扫描深度≥14cm，最大扫描宽度≥50mm。
4.10.矩阵探头晶片≥50000
4.11.具备专业冠脉血流成像模式，可至少支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）
4.12.自动心脏三维定量配置要求：
4.12.1.配备心脏三维高级定量软件，自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面；以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数
4.12.2.动态心脏模型或类似定量技术：自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识，无需人工点击图像；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流程可促进快速检查，准确评估心脏功能
5.自动心脏二维定量配置要求：
5.1.自动化二维心功能定量技术：自动二维左心功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF；自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能
5.2.自动心肌运动定量：快速获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示。自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化 定量分析，快速评估心脏整体功能
6、心肌应变及应变率定量配置要求：
6.1.▲提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥ 24个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价（投标时需提供检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页。）
6.2.依据选择的心脏切面描记相应节段，进而测量整体和节段功能并生成表格，≥16节段牛眼图，并可显示各种曲线
6.3自动心脏应变定量配置要求：
6.4.专配备智能化自动应变分析模块；连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析；支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用
6.5.全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图
6.6.全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED（延时增强）、PreA（心房收缩前）两种参考时间点左心房应变值
7.心腔镜成像要求：
7.1.主机支持心腔镜成像功能，通过高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果
7.2.▲主机支持透视心腔镜成像功能，采取容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像。
五、配置探头及相关软件：
5.1.单晶体成人心脏探头     1把
5.2.单晶体儿童心脏探头     1把
5.3.单晶体超高频线阵探头   1把
5.4.血管探头               1把
[bookmark: OLE_LINK1]5.5.成人经食道三维心脏探头 1把
5.6.小儿经食道三维心脏探头 1把
5.7.心脏造影成像软件     	1套
5.8.自动心脏二维定量软件   1套
5.9.自动心脏三维定量软件	1套
5.10.心肌应变及应变率软件	1套
5.11.自动心脏应变定量软件	1套
六、其他要求
6.1.超声工作站一套（主机+液晶显示器、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。
6.2.超声电动检查床1张、超声椅1把、延长线多孔插座2个
6.3.TEE探头清洗系统1套
6.4配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟

[bookmark: _GoBack]商务要求
本项目为交钥匙项目，合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（HIS，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机质保期不少于五年，质保期内故障时间顺延质保期。
2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 
3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少2次。
4、按采购人要求提供相关培训服务。

